
2009/4/22 次世代スーパーコンピュータプロジェクト中間評価作業部会（第3回） 24

参考資料



2009/4/22 次世代スーパーコンピュータプロジェクト中間評価作業部会（第3回） 25

概念設計結果【NH案】
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概念設計結果【F案】
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概念設計結果の比較（1/2）
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概念設計結果の比較（2/2）
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概念設計結果に対する考察（1/2）
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概念設計結果に対する考察（2/2）
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システム構成案の比較
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システム構成概要【理研案】
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ユニットAの構成図 【概念設計評価時】
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ユニットBの構成図 【概念設計評価時】
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統合シミュレーション例（その1）
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統合シミュレーション例（その2）
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統合シミュレーション例（その3）
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ノードグループ
（12ノード単位）

ノード

CPU: 2GHz, 128GFLOPS
(8 Core)

スカラ部の構成図 【詳細設計その3終了後，現在】

計算ノード数： 88,128
CPU数： 88,128
コア数： 705,024

ピーク演算性能：11.28PFLOPS
メモリ総容量： 1.34PB（計算ノード当り16GB）

計算ノードのうち，IOノード数： 5,184
計算ノード17個のうち，1ノードはIOにも利用

ネットワーク：Tofuインターコネクト（6Dメッシュ/トーラス）
24×18×17×2×3×2 ( = 88,128 )
プログラムビューは3次元トーラス
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ベクトル部の構成図 【詳細設計その3終了後，現在】

計算ノード数： 12,288 （384 Nノード）
CPU数： 12,288
コア数： 49,152

ピーク演算性能： 3.14PFLOPS
メモリ総容量： 0.375PB（計算ノード当り32GB）

2段Fat-treeネットワーク： (24 x 16) x 16プレーン
消費電力： 約7MW（周辺機器を含む）
設置面積： 約1070㎡（周辺機器を含む，柱部分含む）
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メモリ性能増強（0.5B/FLOP→1B/FLOP）による効果
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開発スケジュール【概念設計評価時】
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システム整備スケジュール 【現在】

4-7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 3
プロジェクト目標

スカラ部

ベクトル部

コネクト部
共有ファイルシステム

評価環境

H22年度 H23年度 H24年度
2010年 2011年 2012年

LINPACK 10PF

搬入，据付・調整 全系試験
運用環境構築
運用試験

搬入，据付・調整 暫定運用（現地調整）

搬入，据付・調整

結合・評価

アプリ評価環境

暫定版 正式版

コネクト部評価環境

搬入終了
LINPACK

システム完成
（予定）

LINPACK

統合システム構築

平成23年3月末： スカラ部 5PF（LINPACK測定可能構成），
ベクトル部 1PF

平成24年3月末： スカラ部10PF，ベクトル部3PF
平成24年9月末： 統合システム（スカラ部＋ベクトル部）完成（予定）

平成24年10月： 正式運用




